
2024第十二届西部国际智能驾驶技术展览会

产品名称 2024第十二届西部国际智能驾驶技术展览会

公司名称 北京铭世博国际展览有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 北京市通州区新华大街ONE

联系电话 18515556762 18515556762

产品详情

2024第十二届成都国际智能驾驶技术展览会

2024 Chengdu International Autonomous driving Expo

时间：2024年7月17-19日 地点：成都世纪城新国际会展中心

指导单位：

成都市人民政府

四川省经济和信息化厅

重庆市经济和信息化委员会

推动成渝地区双城经济圈建设联合办公室

四川省推进成德眉资同城化发展领导小组办公室

中国电子信息产业集团有限公司

主办单位：

成都市经济和信息化局

中国电子器材有限公司

成都电子信息产业生态圈联盟

支持单位：



成都市博览局

成都高新技术产业开发区管理委员会

协办单位：

重庆市电子学会

重庆市半导体行业协会

重庆市物联网产业协会

重庆赛宝工业技术研究院

成都市电子信息行业协会

成都市集成电路行业协会

成都新型显示行业协会

成都物联网产业发展联盟

成都市人工智能协会

眉山市电子信息产业协会

成都市智能制造产业生态圈联盟

成都市绿色智能网联汽车产业生态圈联盟

重庆市超高清视频产业联盟

重庆市信息技术应用创新产业联盟

前言

随着科技的飞速发展，智能驾驶已经成为了汽车行业的重要趋势。在这个时代背景下，汽车不仅仅是一
种交通工具，更成为了一种智能设备，智能驾驶的发展历程可以追溯到20世纪80年代。进入21世纪，各
国科研机构纷纷加大了对自动驾驶技术的研发力度，随着人工智能技术的进步，智能驾驶开始取得突破
性进展。如今，智能驾驶已经成为了汽车行业的重要组成部分。

展会介绍

成都国际智能驾驶技术展览会自2013年起定居成都以来，每年7月在成都举行，如今迎来了第十年，奋进
十载，创新极核；展会由开始的5000平米展览规模，升级到4万平米，也成为西部发展的风向标，也成为
西部智能驾驶行业新品发布、行业赛事、供需采购、投融资、产业对接、人才交流的综合平台。

2024成都国际智能驾驶技术展览会以“新西部、新重构、新机遇”为主题，将于2024年7月17日至19日在
成都世纪城新国际会展中心7、8、9号馆举办，集中展示智能驾驶技术领域创新发展成果，展现新的智能
化发展趋势，探讨行业发展方向。必将为行业奉上一场饕餮盛宴，期待您与我们共享。



日程安排

报道布展：2024年7月15-16日

展会开幕：2024年7月17日

展会交易：2024年7月17-19日

展会撤展：2024年7月19日

参展范围

智能座舱展区：

智能座舱方案集成商、汽车操作系统、数字智能驾驶舱、 IVI信息娱乐系统、人机交互界面（HMI）、汽
车安全电子产品、虚拟化智能驾驶舱解决方案、汽车影音娱乐系统、座舱域控制器、车身控制器、手势/
人脸识别、眼球追踪、 OTA升级、液晶材料、液晶显示面板、 LED芯片、
氛围灯、全息影像、全液晶仪表、 车载信息娱乐系统、大数据和AI引擎、智能显示HUD、
流媒体后视镜、全车可视系统（CRS)、 芯片、 传感器、 数据安全/信息融合方案、 智能座椅、
智能车灯/照明系统、汽车内饰创新技术、 T-
BOX、V2X、OTA、中控屏及中控车载信息终端、智能声光电技术产品、
毫米波雷达解决方案、摄像头、视觉解决方案（DMS） 等各类智能驾驶舱应用产品等；

自动驾驶展区：

无人驾驶汽车、ADAS辅助驾驶、通信系统、传感器、毫米波雷达、 激光雷达、摄像头、 夜视仪、
芯片、 动态地图技术、 汽车导航、自动泊车系统、预防碰撞系统、车道保持系统、刹车辅助系统、立体
视觉系统、电磁控制系统、人机交互系统等；

自动驾驶辅助系统展区：

环境感知系统、 传感器、 雷达系统（毫米波雷达、 激光雷达） 、 高精度导航系统、 高精度定位系统、
视频摄像头、激光测距仪、 夜视仪车载信息技术、 车载电脑、 车辆控制技术、 预防碰撞系统、
车道保持系统、 立体视觉系统、 自动泊车系统、 红外照相机设备、 电磁控制系统、 人机交互系统、
车联网平台、 智能交通等；

自动驾驶软件展区：

ADAS、高精地图、高精定位、惯性导航(硬件、软件云计算、数据标注、开发工具链、V2X、仿真测试
、场景测试Al、边缘计算、5G定位、卫星定位、行泊一体、车载视觉系统、5G通信、数据处理、信息安
全、数字钥匙、OTA在线升级等；

车联网：

5G技术、车联网开发平台/工具、通信模块、车载操作系统、系统安全解决方案、汽车TSP、汽车App、
内容提供商、车联网服务等。

车载显示：

触控显示模组、TFT-
LCD、LTPS、AMOLED、OLED、TP、盖板、3D玻璃、全贴合设备、水胶、AG膜、生产设备、



生产材料等；

展会优势

西部的市场需求潜力无限：中国重要的航空/航天、雷达、空间技术产业基地，聚集了一大批的用户厂商
、研究所及科研单位

进入“中国西部硅谷”城市：中国IT第四极——成都

借力成都的发展速度：成为未来16年在全球大城市中经济增长较快的城市 

助力未来世界经济中心： 成都将在2030年成为世界50大经济中心城市之一

分享万亿市场大蛋糕：2023年四川数字经济总量将超2万亿

深入西部产业重心：辐射重庆、西安、绵阳、乐山、遂宁等重点电子信息产业带

西部产业的交流平台：整合呈现西部制造完整产业链

俘获不同类型的观众和高潜力买家：在成都举办多届，具备强大的数据积累和市场认知

明星效应：与国内外同行业领导厂商同台展示，切磋技术

同期论坛活动

成都都市圈电子信息企业供需对接大会

智能传感器创新应用论坛

中国（西部）新型显示高峰论坛

IC设计与创新应用论坛

智能终端创新合作论坛

中国大数据存储高峰论坛

中国（西部）网络安全高峰论坛

半导体国产化替代高峰论坛

特种电子信息发展论坛

微波射频技术论坛

参展程序

1、展位安排原则：“先申请、先付款、先安排”。

2、为使本届展会整体安排更趋合理化、国际化请认真填写《参展申请及合约书》表并加盖公章传真或邮
寄至大会组委会；



3、参展单位报名后须按照合同约定时间付款，否则大会组委会有权调整或取消其所定展位；

4、未经大会组委会同意，参展企业单方面取消参展计划，其已付参展费用不予退还；

5、未经大会组委会同意参展企业不得转让已定展位，否则大会组委会有权取消其参展资格；  
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